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证券代码：688216                                        证券简称：气派科技
气派科技股份有限公司
投资者关系活动记录表
                                                         编号：
	投资者关系活动类别

	(特定对象调研        (分析师会议

□媒体采访            □业绩说明会

□新闻发布会          □路演活动

□现场参观


(其他（电话会议）

	参与单位名称及人员姓名
	华福证券-詹小帽

	时间
	2024年2月29日 15:00-16:30

	地点
	广东省东莞市石排镇气派科技路气派大厦

	上市公司接待人员姓名
	董事会秘书 文正国

	投资者关系活动主要内容介绍

	1、随着半导体周期，请问公司从封测厂的角度如何看待下游需求好转的迹象？

答：整个半导体行业从2021年的热潮退却，再到2022年以及2023年上半年行业的去库存阶段，而后2023年下半年部分电子产品的上线带来的行业刺激消费作用等因素，以及春节前的备货期，当前整体还行；个人判断最坏的时期已经过去。

2、请问现在公司的稼动率情况如何？

答：由于春节放假刚刚复工，目前的开工率、稼动率还在逐步提升，以及公司春节的人员流失补足的新员工需要经过培训上岗，3月份的稼动率会逐步提升。

3、请问公司的先进封装与传统封装是如何划分的？

答：公司将工艺相对复杂、封装形式、封装技术、封装产品所用材料处于行业前沿的封装形式划分为先进封装，包括QFN/DFN、LQFP、BGA、FC等封装形式以及气派科技自主定义的CDFN/CQFN。

将工艺相对简单、封装形式、封装技术、封装产品所用材料较为成熟的封装形式划分为传统封装，目前国内传统封装包括SOP、SOT、DIP等封装形式以及气派科技自主定义的Qipai、CPC。

4、请问的大客户有哪些？

答：公司的客户有钰太科技、南京微盟、矽力杰、美芯晟等。

5、请问公司目前的战略有哪些？

答：主要是产品结构、客户结构的调整，将一些传统的、竞争力弱的产品、客户进行优化，扩大公司的先进封装产品、拓展公司的高端客户，以提高公司的竞争力、扩展市场份额。

6、请问公司为什么在顺周期的时候毛利率较高？

答：公司以“创新”为经营理念，效率、产能利用率是制造业保证的基石，由于公司掌握的高密度大矩阵集成电路封装技术增强了公司在传统封装上的竞争力，从而提高了毛利率，该技术是公司在集成电路封装领域的引线框设计上采用IDF结构和增大引线框排布矩阵的关键技术，也是公司自主创新封装设计开发的基石。
6、请问公司在先进封装上是如何布局的？

答：先进封装是公司目前的重要发展方向，公司将以客户需求为导向，逐步发展先进封装的种类和占比。公司在逆周期的客观条件下，仍然保持了研发投入、设备投入、人员引进等措施，以增强与高端客户的粘性，做到保证服务、保证质量。
7、请问除了先进封装之外其他的研发推进情况如何？

答：公司目前为满足客户需求、提高客户粘性成立了晶圆测试公司，目前已成功量产，今年将扩大规模；另外还开展了功率器件的封装测试，部分产品已进入量产阶段。
8、请问公司有做股权激励、定增吗？

答：公司2023年6月召开了董事会审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等议案，公司目前正在持续筹备定增事宜。公司为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，2023年12月份进行了员工持股计划以及股票激励计划。

	附件
	无

	日期
	2024年2月29日
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